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Stowa kluczowe szkio wodne, nanoggtki, modyfikacja spoiw.

Streszczenie:

W pracy przeprowadzono badania zaihcici kwarcu przez szkio wodne oraz szkto
wodne modyfikowane dodatkiem 3% mas. wodnego roztvwkozemionki koloidalnej oraz
tlenku glinu. Badania struktury spoiwa przed i podyfikacji przeprowadzono metgd
FT-IR. Wiasciwosci zmodyfikowanych spoiw zostaly zweryfikowane woble bada
wytrzymatagciowych sypkich mas samoutwardzalnych.
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—— 2) modyfikator: 3% mas. roztworu
koloidalnego SiO2 (w stosunku do spoiwa)
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— — 3) modyfikator: 3% mas. roztworu
koloidalnego AI203 (w stosunku do spoiwa)
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Rys. 1Wplyw modyfikatora na wytrzymas$é na rozciganie R," sypkich mas

samoutwardzalnych (SMS) ze szklem wodnym. Skiad (was. mas.): 1) piasek kwarcowy
‘Szczakowa’-100, szkio wodne ‘145'- 3, flodur ‘316% mas. w stosunku do szkla wodnego.
2) piasek kwarcowy ‘Szczakowa’ —100, szkio wodns'1— ‘3’, modyfikator — 3% mas.
roztworu koloidalnego Si©w stosunku do spoiw#odur ‘3’ -10% mas. w stosunku do szkia
wodnego. 3) piasek kwarcowy ‘Szczakowa’-100, szikéaine ‘145’- 3, modyfikator — 3%
mas. roztworu koloidalnego AD; w stosunku do spoiwa), flodur ‘3’ -10% mas. w sstioku

do szkta wodnego; warunki utwardzanig:at 24°C; Wiyzg~ 50%

Badania przeprowadzone zostaty w ramach projektaiazego nr. N N508 47 5538
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